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月9 舌

    根据中国工程建设标准化协会(2003)建标协字第27号文《关

于印发中国工程建设标准化协会2003年第一批标准制、修订项目

计划的通知》的要求，制定本规程。

    随着电子信息产业的高速发展，电子信息高科技产品的制造

和使用对环境防静电、防火不断提出了更严格的要求。不具备防

静电性能和防火性能的地面，往往是产生静电危害，特别是火灾的

主要根源。我国和世界上生产和使用高科技产品的场所，都要求

地面具有优良的防静电和防火性能。本规程涉及的防静电瓷质地

板及以其板块为面层的防静电复合活动地板，具有优良的防静电

和防火性能，已在航天、军工、化工、电子信息、医疗等系统以及需

要防静电的其它工作区域中广泛应用，为防静电技术开辟了新的

途径 。

    根据国家计委计标〔1986]1649号文《关于请中国工程建设标

准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要

求，现批准协会标准《防静电瓷质地板地面工程技术规程》，编号为

CECS 155 : 2003，推荐给各有关单位使用。本规程由北京惠华防

静电技术研究所(北京市海淀区曙光花园望山园甲13 - F213，邮
编100089)负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请
将意见和资料径寄解释单位。

    主 编单 位:北京惠华防静电技术研究所

    参 编单 位:北京惠华伟业机房工程有限公司

                  中国电子工程设计院
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                  兵器工业 静电检测中心



            广州惠华电子工程有限公司
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1 总 则

1.0.1 为使各类有防静电要求的用房中的防静电瓷质地面工程

做到技术先进、经济合理、安全可靠、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于下列场所防静电地面和楼面工程的设计、施

工、验收及维护:

    1 电子信息领域需防静电的科研、生产与运营工作间;

    2 要求具有防火、耐磨等特殊功能的永久性防静电工作区;

    3 采用上走线设备及下走线电缆沟的各类通讯机房;

    4 对静电敏感的军工、航天、电子高能、易燃石油化工和医疗

系统等用房。

1.0.3 防静电瓷质地板经深加工复合成瓷质板面的高架活动地

板，适用于各类计算机机房、通讯枢纽机房、金融数据中心、电力调

度中心、智能化大厦及其它管线比较集中和需要防静电的场所。

1.0.4 防静电瓷质地板地面工程除执行本规程外，尚应按国家现

行有关标准的规定执行。



2 术 语

2.0.1 静 电 electrostatic

    经两种不同物质的相互接触与剥离、介质极化、静电感应和带

电微粒的附着等物理过程而产生的电荷。静电是一种自然现象。

2.0.2 防静电工作区 electrostatic discharge protected area
    配备各种防静电设备和器材以实现静电电位控制，具有确定

边界和专门标记的场所。

2.0.3 导静电材料 static conductive material

    能直接快速转移静电荷，表面电阻值不大于1X105。的材

料。

2.0.4 防静电材料 antistatic material

    表面电阻值为1X10'̂-1X10̀0a的材料。

2.0.5 表面电阻 surface resistance

    在与材料同一侧面相接触的两个规定形状的电极之间，直流

电压对于流过的电流的比值，以0为单位表示。

2.0.6 体积电阻 volume resistance

    在试样的相对两个表面上放置的两个电极之间施加的直流电

压除以这两个电极之间形成的稳态电流所得的商，以dZ " cm为单

位表示。

2.0.7 (静电)接地 (electrostatic) grounding

    通过接地极将金属导体与大地进行电气连接，使金属导体的

电位接近大地电位的措施。

2.0.8 接地极 grounding electrode

    埋人大地而与大地良好接触的导体或多个导体的组合。

2.0.9 限流电阻接地盒 current-limiting resistance ground box



    通过 1M。限流电阻，在接地体中对接地功能起保护作用的

一种装置 。

2.0.10 防静电瓷质地板块 antistatic floor tile box

    在生产过程中加入耐高温导电材料进行物理改性，经高温烧

制而成的表面电阻值为1X105一1X10'n、吸水率为。.5%(E簇

3%的瓷质板块。含抛光板块和亚光板块两种。抛光板块是指做

过边缘处理且对板面进行抛光的瓷质板块;亚光板块是指仅做过

边缘处理而未对板面进行抛光的瓷质板块。

2.0.11 防静电瓷质地板地面 antistatic tiled floor

    采用防静电瓷质地板块做面层的建筑地面和楼面。分直铺和

架空两种 。

2.0.12 复合导电粉 composite conductive powder

    一种化学性能稳定、电阻值小、掺人绝缘材料中可制造成导静

电材料的无机粉末状材料 。



3 材料和仪器设备

3.1 一 般 规 定

3.1.1 工程采用的防静电瓷质地板块应具有出厂质量合格证书。

3.1.2 工程采用的防静电瓷质地板块应具有现行国家标准《建筑

内部装修设计防火规范)GB 50222规定的A级耐火性能，且具有

抗污、不发尘、高耐磨等性能

3.2 地 板 块

3.2. 1 防静电瓷质地板块的板面尺寸规格宜为:500mm X

500mm X 8mm, 600mm X 600mm X 10mm, 800mm X 800mm X

12mmo防静电瓷质复合活动地板块的尺寸规格应为:600mm X

600mm X 30mm e

3.2.2 防静电瓷质地板块尺寸的允许偏差应符合表3.2.2的规

定。

              盛3.2.2 防.电瓷质地板块尺寸的允许偏差

项 目 允许伯差值 检查方法

长、宽度 一1. 5mm 用钢尺

厚度 二;嚣 用最小读数为0. 02mm的游标卡尺

边直度 士0.2% 按 GB/T 3810.2检查

直角度 士0.2% 按 GB/T 3810.2检查

中心弯曲度 士2mm 按 GB/T 3810.2检查

翘曲度 士2mm 按 GB/T 3810.2检查

3.2.3 防静电瓷质地板块的表面应无分层、裂纹，无掉角、缺楞等



缺陷，表面应洁净、图案清晰、色泽一致。

3.2.4 防静电瓷质地板块的主要技术指标应符合表3. 2. 4的规

定 。

裹3.2.4 防静电瓷质地板块的主要技术指标

项 目 技 术 指 标 检 侧 方 法

电性能
表面电阻 1os一W n

用兆欧表实测
体积电阻 10 一lo,n·cm

耐火等级 A级

表面莫氏硬度 >6 按JC/T 665检查

吸水性 0.5%^3% 按GB/T 3810. 3检查

破坏 强度
A类 >1500N(平均值)

按GB/T 3810.7检查
B类 >985.7N(平均值)

断裂模数
A类 38MPa<平均值)

B类 21. 9MPa(平均值)

放射性 A类 按GB 6566检查

急冷急热循环后是否出现炸裂

或裂纹
否 按GB/T 3810.9检查

冻融循环后是否出现破坏或裂

纹
否 按 GB/T 3810. 12检查

耐酸性 A级

按]C/T 665检查
耐喊性 A级

耐深度磨损体积 毛205.m' 按GB/T 3810. 6检查

注 A类为防静电抛光地板块，B类为防静电亚光地板块

3.3 其 它 材 料

3.3.1 防静电瓷质地板地面工程结合层的水泥砂浆，其水泥宜采

用硅酸盐水泥，强度不应小于3. 25级 砂中应不含杂质，其细度

模数不应小于。.7，含泥量不应大于3%0,

3.3.2 防静电瓷质地板地面工程结合层材料中的添加剂，应采用



体积电阻不大于l0' S2 " cm的复合导电粉。

3.3.3 防静电瓷质地板地面工程静电接地导电网，宜采用截面不

小于0. 05mm X 25mm的铜箔或铝箔。
3.3.4 防静电瓷质地板地面工程面层的清洁处理和去污，宜采用

温水溶解的浓度为500̂-10%的草酸或中性洗涤剂。

3.3.5 防静电瓷质地板地面工程的静电接地，应采用1MS1的限

流电阻器作为限流保护装置。

3.3.6 防静电瓷质地板地面工程接地导电网与保护接地电阻器，

应采 用接地端子作为连接装置 。

3.4 检侧仪器和设备

3.4.1 地面的平整度可采用长度2m的直尺检查。

3.4.2 防静电瓷质地板的表面电阻和体积电阻，可采用量程为

1X105-1X10'0n的数字或针式兆欧表测量。测量时可采用两

只直径50mm、长度300-500mm的铜质圆柱体(表面镀铬)作为

测量电极与兆欧表配套使用;用导电海绵或导电橡胶作为测量电

极垫片，其体积电阻不应大于1 X 10s S1 " cm,

3.4.3

量 。

3.4.4

3.4.5

3.4.6

地板表面的摩擦起电电压，可采用非接触式静电电压表测

接地导电网络的通断情况可采用万用表检测。

大地接地电阻应采用接地电阻测量仪测量。

防静电瓷质地板地面工程施工时，应配备搅拌机、电焊机、

电烙铁、水平尺、电动工具、瓦工工具、云石切割机等设备和工具。



4 工程设计和施工

4.1 工 程设计

4.1.1 防静电瓷质地板地面工程的设计应符合下列规定:

    1 满足防静电地面的使用功能和美观要求，且应符合建筑地

面工程有关标准的规定;

    z 地面的色调应与室内装修后的整体环境相协调;

    3 地面应不起尘、易清洁、避免眩光;

    4 地面敷设高度应按实际需要确定。

4.1.2 防静电瓷质地板的接地系统应由地板下铜带或铝带接地

网、室内接地端子、室外接地线、室内外连接装置、限流电阻器、室

外人地接地极等组成(图4.1.2)0

不锈钢带 (一瑞经保护电阻与地线相接)

(a)接地金属带布置和接地构造



接地金属带网 不锈钢带 粘合剂勾缝防静电健质地板块 毯地金鱼鱼里

m鱼曳空鲤丝丝/)卫王到划哑砂鳌结宣星竺P925-30-
(内称导电材料)

/水泥浆一遭
(内扮建筑胶 )

                            (b)地板剖面

                  图4.1.2 防静电瓷质地板接地系统

4.1.3 静电接地和保护接地、工作接地可共用一组接地极。静电

接地可经限流电阻和连接线与接地极相连。限流电阻的阻值宜为

1Mn.

4.1.4 防静电瓷质地板地面工程的电性能应符合下列要求:

    1 地板表面磨擦起电电压应小于50V.

    2 地板表面对接地母线的电阻值应达到5X 100一飞X1。，Q。

    3 地板表面任意一点的电阻值应达到1X105-1Xloll n

(两极间距1000mm) o

    4 系统接地电阻应符合设计要求。

4.2 施 工准备

4.2.1 地面工程施工前应具有施工平面图和静电接地系统图，并

做技术交底。

4.2.2 防静电瓷质地板及其工程所用的各种材料，经业主或工程

监理单位抽样检测，当符合本规程第3,1-3.3节的规定时，方可

在工程中使用。

4.2.3 地面垫层、楼面结构层或其上填充层的标高，材料质量、密

实度和强度等级均应符合设计要求。当有防水隔离层时，应做透

水检验，且表面应平整，必要时可做毛化处理。

4.2.4 所有预埋管道和预埋件均应按设计要求预埋完毕。当有
穿过基层的立管时，立管与楼板间的缝隙必须做密封处理，经检验



合格并做完隐蔽记录后，防静电瓷质地板地面工程方可开工。

4,2.5 用于导静电接地网络的接地端子，应按工艺要求预留并设

置接地端子箱。当接地端子箱采用金属外壳时，应与接地端子绝

缘 。

4.2.6 各种工程施工材料、设备、工具和消防器材应配备齐全。

4.2.7 工程施工的环境温度不宜低于5C.

4,2.8工程施工人员应分工明确，定岗、定责。应指定专业技术

人员按配比向水泥砂浆中加人添加剂(复合导电粉)，并应指定专

人铺设接地铜带或铝带。

4.2， 工程施工前，各岗位人员应明确有关的技术要求。在大面

积工程施工前，应做样板间。

4.3 施 工

4.3.1 防静电瓷质地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电
接地系统的施工，以及测试和质量检验。

4,3.2 结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆，厚

度宜取25-30mm，表面应刷一道水泥浆。

4.3.3 在水泥砂浆结合层中应按配比加人复合导电粉。水泥砂

浆和导电粉的重量比为1 : 0. 002,
4,3.4 在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带或铝带，纵向间距应采

用600mm,横向间距应在3000-5000mm之间(图4.1.2)。铺设

完成后，应采用万用表检测导电铜带或铝带使其全部形成通路，并

做好隐蔽工程验收记录。

4.3.5 在铺贴前，应预排防静电瓷质地板块。对防静电瓷质地板

块的规格尺寸、外观质量、色泽等应进行预选。浸水湿润，晾干待

用 。

4.3.6 铺贴时应保持水平就位，用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧

密，并调整其表面平整度和缝宽。

4.3.7 在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷质地板块时，地板底面



应洁净。在板块与板块之间应按设计要求设缝。板块靠墙处应紧

密贴合，不得采用砂浆填缝。

4.3.8 板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其

它高品质的勾缝材料，并做养护和保护。在洁净厂房中勾缝，应采

用不发尘的勾缝材料。

4.3.， 用瓷质地板块铺设的地面应平整，线路顺直，镶嵌正确。

地板与结合层间应粘贴紧密，无空鼓。

4.3.10 板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时，拼

缝宽度不宜大于3mmo

4.3.11 防静电瓷质地板地面的尺寸偏差应符合表4. 3. 11的规

定。

          表 4.3.11 防静电瓷质地板地 面的尺寸允许偏差 (mm)

项次 项 目 允许偏差 检验方法

1 表面平整度 2.0 用 2爪靠尺和楔形塞尺

2 缝格平直 3. 0 拉5m线和用钢尺

3 接缝高低差 0. 5 用钢尺和懊形塞尺

4 板块间晾宽度 1.0 用钢尺

4.3.12 防睁电瓷质地板铺设后，表面应橙盖织物并保持湿润，养

护时间不应少于7d。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后，

可用清水或5% -̂10%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗，使表

面洁净 。

4.3.13 待地板表面干燥后，应按第4.1节的要求进行接地连接。

4.3.14 静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地;对不具

备条件的场地，可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条

件而定，室外接地电阻不应大于ion.

4.3.15 当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、

安全保护接地共用一个接地体时，系统接地电阻应小于 1n，且在

防雷接地支路以外，静电和其它接地支路应安装防雷击压敏电阻

器，以保证安全。
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5 竣工检测和验收

5,0.1 防静电瓷质地板地面铺设7-10d后，方可进行工程检测

和验 收。

5.0.2 承接防静电瓷质地板地面工程的检测单位，应具有国家认

可的出具相应测试报告的资质，或由工程业主、设计单位和监理单

位三方共同进行检测。

5.0.3 表面电阻和系统电阻性能的测试，除应符合本规程的规定

外，尚应符合现行行业标准((电子产品制造防静电系统测试方法》

SJ/T 10694的要求，检测仪器应事先校验。质量验收应按现行国

家标准《建筑地面工程施工质量验收规范AGB 50209的规定执行。

5.0.4 防静电瓷质地板地面工程的测试环境应符合表5.0.4的

规定。

                        衰5.0.4 侧试环坡要求

项 目 侧试环境条件

沮 度 15̂  35*C

相对漫度 45写~70%

大气压力 86̂-10610

5.0.5

定 。

5.0.6

定 。

5. 0. 7

      1

      2

      3

防静电瓷质地板地面工程的电性能符合第4.1.4条的规

防静电瓷质地板地面的尺寸偏差应符合表4. 3. 11的规

防静电瓷质地板地面的外观应符合下列要求:

板块的图案清晰、色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞等缺陷;

地面应平整、洁净、周边顺直;

地板与结合层的粘接必须牢固，无空鼓。
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5.0.8 当防静电瓷质地板地面工程经检测符合第5. 0. 5 - 5. 0. 7

条的要求，并提交下列文件资料后，应予以验收:

    1 设计图纸和文件、洽商记录;

    2 地板出厂合格证明和送检测试报告;

    3 隐蔽工程验收文件;

    4 施工单位自检记录;

    5 现场检测报告。



6 维 护 保 养

6.0.1 在使用防静电瓷质地板地面时，严禁坚硬利器砸压和与高

温物体直接接触，应避免受油类和强腐蚀性化学物质污损。

6.0.2 在使用防静电瓷质地板地面时，应经常保持面层清洁，可

用吸尘器或半湿拖布(不滴水)清洁地面。

6.0.3 每年应定期对地面进行静电电阻测试，并检验接地系统是

否良好。



本规程用词说明

    一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

    1 表示很严格，非这样做不可的:

    正面词采用“必须，’;

    反面词采用“严禁”。

    2 表示严格，在正常情况下均应这样做的:

    正面词采用“应”;

    反面词采用“不应”或“不得”。

    3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

    正 面词采用“宜，’;

    反面词采用“不宜”。

    表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

    二、条文中指明应按其它有关标准的规定执行时，写法为“应

符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。非必须按所指定的标准执

行时，写法为“可参照··一 执行”。
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1 总 则

1. 0.1-1. a. 2 防静电瓷质地板具有下列特点:

1 将耐高温导电无机材料加人瓷层内部进行物理改性，并经

高温烧制而成，防静电性能稳定;

2 不仅具有稳定持久的导静电性能，且具有耐磨、耐腐、耐老

化、不发尘、防火等优点;

3 在框架结构楼(地)面层上，可一次完成地面作业，降低成

本

国内外防静电地面材料技术性能的比较

序

号
产品名称 主要应用范围 优缺点

电性能

  (工ll

耐火性
抗静电

  年 限

1
防静电 PVC

板

电子仪器生产

车间、洁 净 车

间、集成电路生

产车lel

施工简单，不发

尘;易老化。抗

污能力差，不耐

磨

10‘一]010 B级 3年以上

2

聚氨脂和环

氧自流平地

面

电子仪器生产

车 间、洁 净 车

间、医院手术室

不 发尘;造 价

高，施工复杂
10- 10i- B级 5年以上

3
防静电像胶

板

电子仪器生产

车间、集成电路

生产车间、交换

设备生产车间

施工简单，不发

尘;易老化、不

耐磨

107一10a B级 5年以上



续衰

1.0.4 国家现行有关标准是指《建筑地面工程施工质量验收规

范》GB 50209,《电子计算机机房设计规范》GB 50174,《通信机房

静电防护通则》YD/T 754,《防静电工作区技术要求》GJB 3007,

《电子计算机场地通用规范》GB/T 28870
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3 材料和仪器设备

3.1 一 般 规 定

3.1. 1-3.1. 2 防静电瓷质地板块从生产、施工到验收，包含了防
静电技术、防火技术以及建筑楼地面工程的施工工艺。本规程只

指出了防静电瓷质地板块应符合的主要的现行国家标准，还有一

些相关标准，本规程未一一列举。

3.2 地 板 块

3.2.1 本规程规定的防静电瓷质地板块的三种规格为:500mm

X 500mm X 8mm, 600mm X 600mm X 10mm, 800mm X 800mm X

12mm。防静电瓷质复合活动地板可用于有防尘和防静电要求的

专业用房的地面工程。采用复合板为基材，表面饰以防静电瓷质

地板块，底层用镀锌板或铝板，经粘结而组成的活动地板块，配以

横梁、橡胶垫条和供调节高度的金属支架，可组装成高架地板铺设

在水泥类面层(或基层)上。本条列出了常用的防静电瓷质复合活

动地板块的规格，供选用。

3.2.2 本规程给出的瓷质地板块允许偏差值，参考了现行行业标

准《天然大理石建筑板材)))JC 79,《天然花岗石建筑板材))IC 205,

《瓷质砖)))JC/T 665的有关规定。

3.2.3 本规程给出的质量要求，参考了现行行业标准《瓷质砖》

JC/T 665的有关规定。裂纹是指不贯通坯体的小细缝。色泽一

致是指单件防静电瓷质地板与同批防静电瓷质地板之间表面色调

一致 。

3.2.4 本规程规定的主要技术指标，按照现行行业标准《电子产

品制造防静电系统测试方法》sJ/T 10694,}瓷质砖)))JC/T 655和
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现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表

观相对密度和容重的测定》GB/T 3910.3A陶瓷砖试验方法 第

6部分:无釉砖耐磨深度的测定》GB/T 3801. 6,((陶瓷砖实验方法

  第9部分:抗热震性的测定》GB/T 3810.9,((陶瓷砖实验方法

第12部分:抗冻性的测定》GB/T 3810.12,((陶瓷砖实验方法 第

7部分:有釉砖表面耐磨性的测定》GB/T 3810. 7,《建筑材料放射

性核素限量》GB 6566的规定测定。

3.3 其它材 料

3.3.3 本规程采用 25mm宽的铜箔或铝箔形成网格地极，以便

有效地防止静电积累。

3.3.5 本规程要求装设1 Ma限流电阻，以保证安全。

3.3.6 本规程规宁的与接地端子连接，应采用螺栓牢固压紧。



a 工程设计和施工

4.3 施 工

4. 3,1-4. 3.11 本规程给出的防静电瓷质地板地面施工工艺，参

考了现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

中有关地面的施工规定，以及《通信机房静电防护通则》YD/T

754,((航天系统地面设施接地要求》QT 1211中有关防静电、静电

接地的规定。



5 竣工检测和验收

5.0.6 本规程给出的防静电瓷质地板地面尺寸允许偏差，参考了

现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有

关规定。


